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(57)摘要

一种石墨烯发热暖足器，包括箱体和设置在

箱体内的加热装置，所述加热装置包括封装结构

和设置在封装结构内的石墨烯发热芯片，石墨烯

发热芯片连接有导线，导线伸出封装结构并与外

部电源连接；所述箱体顶部设有加热开口区，加

热开口区安装有脚踏板，脚踏板的下表面与封装

结构的上表面接触；所述箱体顶部还设有进风口

和出风口，进风口处安装气流加速器，封装结构

的下表面连接有均匀分布的暖气片。本实用新型

在保证暖足效果的同时，可对周围空气加热，提

高室内温度，避免脚部与身体其他部位形成较大

温差，提高人体舒适性。
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1.一种石墨烯发热暖足器，包括箱体和设置在箱体内的加热装置，其特征在于，所述加

热装置包括封装结构和设置在封装结构内的石墨烯发热芯片，石墨烯发热芯片连接有导

线，导线伸出封装结构并与外部电源连接；所述箱体顶部设有加热开口区，加热开口区安装

有脚踏板，脚踏板的下表面与封装结构的上表面接触；所述箱体顶部还设有进风口和出风

口，进风口处安装气流加速器，封装结构的下表面连接有均匀分布的暖气片。

2.根据权利要求1所述的一种石墨烯发热暖足器，其特征在于，所述出风口为两个，对

称分布于脚踏板两侧。

3.根据权利要求1所述的一种石墨烯发热暖足器，其特征在于，所述封装结构通过支撑

柱与箱体底部固定。

4.根据权利要求1所述的一种石墨烯发热暖足器，其特征在于，所述脚踏板上均匀分布

有用于按摩足底的电气石。

5.根据权利要求1所述的一种石墨烯发热暖足器，其特征在于，所述进风口处安装有空

气过滤网。

6.根据权利要求1或3所述的一种石墨烯发热暖足器，其特征在于，所述封装结构为陶

瓷材料。
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一种石墨烯发热暖足器

技术领域

[0001] 本实用新型属于电加热取暖器技术领域，具体涉及一种石墨烯发热暖足器。

背景技术

[0002] 寒冷冬季，当人们坐着工作、学习或娱乐时，即便穿着厚而保暖的鞋袜，但由于长

期坐着血液不循环，仍然会导致足部冰冷，这使得暖足器受到越来越多人的喜爱。现有暖足

器一般在脚踏板内设置电加热元件，仅保证了暖足的效果，在没有暖气或者外部取暖设施

的室内，会造成脚部与身体其他部位形成较大温差，人体舒适性差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种石墨烯发热暖足器，该暖足器在保证暖足效果的

同时，可对周围空气加热，提高室内温度，避免脚部与身体其他部位形成较大温差，提高人

体舒适性。

[0004] 本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 一种石墨烯发热暖足器，包括箱体和设置在箱体内的加热装置，所述加热装置包

括封装结构和设置在封装结构内的石墨烯发热芯片，石墨烯发热芯片连接有导线，导线伸

出封装结构并与外部电源连接；所述箱体顶部设有加热开口区，加热开口区安装有脚踏板，

脚踏板的下表面与封装结构的上表面接触；所述箱体顶部还设有进风口和出风口，进风口

处安装气流加速器，封装结构的下表面连接有均匀分布的暖气片。

[0006] 本实用新型使用时，石墨烯发热芯片通电并辐射远红外线，封装结构吸收远红外

后升温，并将热量传递至脚踏板，从而起到暖足的效果。同时，封装结构将热量传递给暖气

片，脚部周围的空气经进风口进入箱体内部，与封装结构和暖气片进行热交换，使气流升

温，然后从出风口排出，实现对流，从而可对室内空气加热，提高室内温度，避免脚部与身体

其他部位形成较大温差，提高人体舒适性。

[0007] 进一步地，出风口为两个，对称分布于脚踏板两侧，有利于保证暖足效果的同时，

迅速对腿部进行保暖。

[0008] 进一步地，封装结构通过支撑柱与箱体底部固定。

[0009] 进一步地，脚踏板上均匀分布有用于按摩足底的电气石，使得暖足的同时兼具保

健功能。

[0010] 进一步地，进风口处安装有空气过滤网。

[0011] 进一步地，封装结构为陶瓷材料。

[0012] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：本实用新型在保

证暖足效果的同时，可对周围空气加热，提高室内温度，避免脚部与身体其他部位形成较大

温差，提高人体舒适性。
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附图说明

[0013] 图1是本实用新型结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型加热装置结构示意图；

[0015] 图3是本实用新型剖视图。

[0016] 图中标记：1-箱体，2-出风口，3-空气过滤网，4-脚踏板，5-封装结构，6-支撑柱，7-

暖气片，8-石墨烯发热芯片。

具体实施方式

[0017] 本说明书中公开的所有特征，除了互相排斥的特征和/或步骤以外，均可以以任何

方式组合。

[0018] 下面结合图1-图3对本实用新型作详细说明。

[0019] 实施例1

[0020] 一种石墨烯发热暖足器，包括箱体1和设置在箱体1内的加热装置，所述加热装置

包括封装结构5和设置在封装结构5内的石墨烯发热芯片8，石墨烯发热芯片8连接有导线，

导线伸出封装结构5并与外部电源连接；所述箱体1顶部设有加热开口区，加热开口区安装

有脚踏板4，脚踏板4的下表面与封装结构5的上表面接触；所述箱体1顶部还设有进风口和

出风口2，进风口处安装气流加速器，封装结构5的下表面连接有均匀分布的暖气片7。

[0021] 本实用新型使用时，石墨烯发热芯片8通电并辐射远红外线，封装结构5吸收远红

外后升温，并将热量传递至脚踏板4，从而起到暖足的效果。同时，封装结构5将热量传递给

暖气片7，脚部周围的空气经进风口进入箱体1内部，与封装结构5和暖气片7进行热交换，使

气流升温，然后从出风口2排出，实现对流，从而可对室内空气加热，提高室内温度，避免脚

部与身体其他部位形成较大温差，提高人体舒适性。

[0022] 实施例2

[0023] 基于实施例1，出风口2为两个，对称分布于脚踏板4两侧，有利于保证暖足效果的

同时，迅速对腿部进行保暖。

[0024] 实施例3

[0025] 基于实施例1，封装结构5通过支撑柱6与箱体1底部固定。

[0026] 实施例4

[0027] 基于实施例1，脚踏板4上均匀分布有用于按摩足底的电气石，使得暖足的同时兼

具保健功能。

[0028] 实施例5

[0029] 基于实施例1，进风口处安装有空气过滤网3。

[0030] 实施例6

[0031] 基于上述实施例，封装结构5为陶瓷材料。

[0032] 如上所述即为本实用新型的实施例。本实用新型不局限于上述实施方式，任何人

应该得知在本实用新型的启示下做出的结构变化，凡是与本实用新型具有相同或相近的技

术方案，均落入本实用新型的保护范围之内。
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图1

图2
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图3
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